
Handling-System für  
Wafer und Solarzellen
am Beispiel einer Beschichtung  (Anti-Reflex)  
von Solarzellen im PEVCD-Verfahren.

Rotte ist ein Hersteller von Prozesstechnik für die Wafer- und Solarzellen-Fertigung.

In unserem Beispiel werden Trays mit Solarzellen bestückt und durch das Rotte Handling-System auf 
zwei Ebenen befördert. Die obere Ebene befördert am Aufgabeplatz die bestückten Trays durch die 
PEVCD-Anlage. Nach dem Durchlauf werden diese bauseitig entnommen. Die leeren Trays fahren in 
der unteren Ebene zurück zum Aufgabeplatz.
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 Spezialisierte Fördertechnik (Fördern-Puffern-Speichern)

 Sicher und effizient 

 Minimiert das Risiko von Beschädigungen und  

 Verunreinigungen der Solarzelle im Prozess 

 Optional: Integration der Kühlung für Solarzellen nach dem Ofen

 Optional: Integration Tray-Reinigung und  

 Solarzelle-Reinigung durch VARIO Static Combi  

 Cleaner SCC mit rotierender Reinigungsdüse und 

 aktiver Entladung von Eltex

 Optional: Integration Blue-eye Colour  

 measuring system (CoL-Q scan) von  
 ISRA Vision Inspection

 Optional: Automatisierung durch Robotik www.ulrich-rotte.de

Ulrich Rotte Anlagenbau  

u. Fördertechnik GmbH  

Brockensklee 32 | 33154 Salzkotten  





+49 (0) 5258 9789-0

info@ulrich-rotte.de

AUSLAUF  

GEREINIGTE TRAYS

EINLAUF  

UNBESCHICHTETE 

WAFER

Obere Transportebenen für beladenen 

Trays 1.690 x 1.000 mm. 

Untere Transportebenen für leere  

Trays 1.690 x 1.000 mm.

EINZUGSFÖRDERER 

LOADER

Oben: Übernehmen des Trays 

vom Loader, Anheben des Trays 

über Kurbeltrieb. Transport in 

den PECVD-Ofen.

Unten: Übernehmen vom 

PECVD-Ofen, Übergeben an den 

Loader zur Entnahme.

LIFT- LADEEINHEIT 

PECVD

Das Verfahren PECVD (Plasma Enhanced Chemical 

Vapor Deposition) wird in der Solarzellenherstellung 

verwendet, um dünne Schichten bei relativ niedrigen 

Temperaturen abzuscheiden und diese zu beschichten. 

Hierbei wird ein Plasma genutzt, um die chemischen 

Reaktionen zu unterstützen, die zur Abscheidung der 

Schichten erforderlich sind. 

PECVD

Zum Speichern von 

bestückten Trays nach 

dem PEVCD-Prozess. 

FiFo Prinzip. Kapazität 

10 Trays.

PUFFER
AUSSCHLEUSUNG  

MIT UMSETZER UND 

KÜHLUNG 

Die Dreheinheit 

dreht den Tray um 

90° zum Erhalt der 

Förderrichtung in 

Richtung der weite-

ren Prozess- 

schritte oder in 

Richtung des 

Puffers um den 
PEVCD-Ofen bei 

Störung  leer fahren 

zu können. Die 

Trays werden hier 

optional mit einem 

Kühlgebläse her-

untergekühlt.

Ionisier-Abblasstation zur berührungslosen Be-

seitigung von störenden Staub- und Schmutz-

ablagerungen auf dreidimensionalen oder 

strukturierten Oberflächen. Statisch anhaften-

der Staub wird entladen und von pulsierenden 

Luftstrahlen abgeblasen. Die effektive Besei-
tigung elektrostatischer Aufladungen von der 
gereinigten Oberfläche verhindert das schnelle 
Wiederverschmutzen der Produkte. 

QUERFÖRDERER FÜR TRAY-

REINIGUNG IM RÜCKLAUF

Ionisier-Abblasstation zur berührungslosen Beseitigung von 

störenden Staub- und Schmutzablagerungen auf dreidimen-

sionalen oder strukturierten Oberflächen. Statisch anhaften-

der Staub wird entladen und von pulsierenden Luftstrahlen 

abgeblasen. Die effektive Beseitigung elektrostatischer 
Aufladungen von der gereinigten Oberfläche verhindert das 
schnelle Wiederverschmutzen der Produkte. 

QUERFÖRDERER FÜR  

ZELL-REINIGUNG IM VORLAUF

Überwachung von Farbe und Beschichtung.

  Prüfung auf Homogenität und Farbwert

  Prüfung auf Beschichtungsfehler: Farb- 

 abweichungen, Farbfehler, Flecken, lokale  

 Abweichungen der Schichtdicke

  Verbundene PV-Boot-Ansicht: Eine durch die  

 Zuordnung von Defekten zur jeweiligen Wafer- 

 position während des Beschichtungsprozesses  

 erzeugte Karte visualisiert die räumliche  

	 Verteilung	von	defekten	oder	auffälligen	Zellen	 
 zur Aussortierung.

QUERFÖRDERER FÜR BLUE EYE 

ERKENNUNG

Die Dreheinheit dreht den Tray um 90° 

zum Erhalt der Förderrichtung.

AUSSCHLEUSUNG  

MIT UMSETZER

Oben: Übernehmen des Trays von der 

Prozessstrecke, Anheben des Trays mittels 

Kurbeltrieb. Transport zum Unloader.

Unten: Übernehmen vom Unloader, Über-

geben zu der Prozessstrecke.

LIFT- ENTLADEEINHEIT

Oben: Einfördern des Trays. Transport in den Unloader.

Unten: Übernehmen vom Unloader. Übergeben an die 

Ausschleusung mit Umsetzer.

EINZUGSFÖRDERER- UNLOADER

EINLAUF  

VERUNREINIGTE TRAYS

AUSLAUF  

BESCHICHTETE 

WAFER

zum Transport und Puffern eines 
bestückten oder leeren Trays.

QUERFÖRDERER


